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Processo de processamento do painel do painel: (esqueleto + tampa do instrumento/anel decorativo parcial -
PC/ABS, SMA/GF + ABS galvanizado, ABS resistente ao calor, PC/ABS, PA/ABS, PC/ABS galvanizado, etc.)

Introduo: Com o desenvolvimento da tecnologia, o painel de instrumentos tornou-se um componente importante
gue integra segurana, funcionalidade, conforto e decorao.Como painel de instrumentos, ele precisa ter um certo grau
de rigidez para suportar seus componentes para garantir o funcionamento normal sob condies de alta velocidade e
vibrao; Ao mesmo tempo, ele precisa ter uma boa absoro de energia para reduzir o impacto de foras externas no
motorista e co-piloto em caso de acidente.

Processo: Os processos envolvidos variam dependendo do painel

a. painel de instrumentos de pla stico duro: moldagem por injeo (corpo do painel de instrumentos e outras peas) —
soldagem (peas principais) — montagem (peas relacionadas);

b. Painel de espuma semi-ri gido: moldagem por injeo/prensagem (estrutura do painel) — blister (pele e estrutura)
- corte (furos e bordas) — montagem (peas relacionadas);

c. Painel de instrumentos de espuma semi-ri gida: moldagem por injeo (estrutura do painel de instrumentos e outras
peas), formao ava cuo/forro pla stico (pele) — formao de espuma (camada de espuma) — corte (bordas, furos,
etc.) - soldagem (peas principais, se necessa rio) — montagem (peas relacionadas)



Tecnologia de processamento do painel de controlo central:

Introduo: Os componentes com estruturas complexas no painel de instrumentos precisam ser projetados
considerando: a. O layout dos interruptores elé tricos € fa cil para o motorista operar; b. A estrutura deve ser capaz
de suportar leitores de CD pesados e DVDs; c. A caixa de armazenamento central precisa ser inclinada para tra sem
um certo ngulo para evitar que os objetos saltem para fora; d. Componentes elé tricos com telas para evitar refrao e
reflexo da janela frontal
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